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Abstract (en)
The method involves controlling/regulating moisture cross-section by application of applicant e.g. liquid and/or liquid/gas mixture. The moisture
cross-section is held constant by difference of end moisture content from a predefined target value. Moisture profile of a material web (M) is
controlled/regulated as a correcting variable in a machine direction (MD). The end moisture content is controlled/regulated in a region of a winding
device (17), which is arranged downstream a drying part (15). The moisture cross-section and the moisture profile are adjusted in the machine
direction. Independent claims are also included for the following: (1) a device for treatment of a material web (2) a machine for manufacturing a
material web e.g. paper web, cardboard web and tissue web, including a drying part.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft Verfahren zur Steuerung und/oder Regelung der Feuchte, insbesondere Endfeuchte einer Materialbahn (M) nach Durchlaufen
des Trockenteils (15) in einer Maschine zur Herstellung von Materialbahnen (M), bei welchem das Feuchtequerprofil durch Auftrag von
Applikationsmittel in Form eines Fluids und/oder Fluid/Gasgemischs gesteuert/geregelt wird. Die Erfindung ist dadurch gekennzeichnet, dass
in einem Bereich der Maschine in Maschinenrichtung (MD) betrachtet zuséatzlich zum Feuchtequerprofil das Feuchteprofil der Materialbahn (M)
gesteuert/geregelt wird.
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